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This presentation contains some forward-looking statements that are subject to substantial risks and

uncertainties. Typically, these statements contain words such as “anticipate” , “believe” ,
“could” , “estimate” , “expect” , “intend” , “plan” , “forecast” ,” project” , “predict” ,
“potential” , “continue” , “may” , “should” , “will” ,and “would” or similar words. You

should consider these forward-looking statements carefully because such statements are only our
expectations or projections about future events, and actual results may differ materially from those
expressed or implied by such statements. The forward-looking statements in this presentation
include, but are not limited to, growth rates for various markets estimated by third party sources,
future products and technology development, widespread market acceptance of the hosted delivery
model, future revenue growth and profitability. You should be cautioned that the forward-looking
statements are no guarantee of our future performance. The forward-looking statements contained
in this presentation are made only as of the date of this presentation and we undertake no obligation
to update the forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances, except as
required by law.

This presentation and the information contained herein are the property of CSUN MFG. Ltd. Neither
this presentation nor any of its contents may be reproduced to a third party without the prior written
consent of CSUN MFG Ltd.
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簡報者
簡報註解
第一頁報告2010~2012年及2012/Q1, 2013/Q1損益，
        呈現2012年營收減少，2013/Q1季營收新低、毛利率不佳、費用率過高
第二頁報告2012年下半年的全球經濟局勢，美、歐、日、中的財政問題，導致2012/Q4出貨遞延、訂單減少，間接造成2013/Q1營收的減少。（以圖案表達）
第三頁文字說明2013/Q1成本率及費用率過高的原因。扣除合併華順毛損的主因後，毛利率接近34％，較正常水準略低，因規模不足。
        說明2012年後，志聖的毛利率已穩定維持34%左右的水準。
        說明華順經營現狀及展望（因增資，產能增加，2013/Q3有望回升）
第四頁用backlogs and B/B Ratio說明2013/Q1 B/B Ratio的突增，及Q2, Q3後的穩定大於1，可以為Q2, Q3帶來可觀的營收
第五頁用餅圖說明2012, 2013/H1(F)的產業別營收佔比，並表達2013年度預估各產業別營收成長幅度，及上下半年營收比
第六頁以圖案表達各產業中可為志聖帶來業績的產品
        PCB→IC載板、HDI、軟板逐步回溫→曝光機、壓膜機、創峰黃光室設備訂單增加，Q2/Q1訂單成長80%↑
TFT-LCD大陸8.5G產能持擴充、台灣I社及C社→多層爐的銷售
                        IGZO的開發與量產→退火爐的研發進度
Touch Panel　智慧手機、平板電腦、Windows 8 →曝光機、壓膜機、固化爐、創峰黃光室設備
TFT-LED and TP訂單的已在Q1啟動，Q2持續高檔，且仍有近一成的成長
IC-packaging→3D-IC→預期PO訂單將會有爆量的成長、此外iEtcher, VO也會訂單貢獻，SEMI在Q2的訂單反映出IC-packaging市場的熱度，造成訂單倍數以上的成長
       LED→pss turnkey
       surface→UV LED
第七頁 cash yield


in TWD millions

2013/01* 2012/01 2012 2011 2010
Amount % Amount % Amount %0 Amount %0 Amount %

Revenue-Consolidated 606 100%0 757 100% 3,653 100% 4,394 100% 3,684 100%b6
COGS 420 69.4% 490 64.7%0 2,381 65.2%0 2,953 67.2%0 2,495 67.7%
Gross Margin 185 30.6% 268 35.3% 1,272 34.8% 1,441 32.8% 1,189 32.3%
Operating Expense 222 36.7% 221 29.1% 981 26.9% 947 21.6% 734 19.9%
Operating Income - 37 -6.1%0 47 6.2% 290 7.9% 494 11.2% 455 12.3%
Net Non-Op. Profit 149 24.6% - 10 -1.4% 5 0.1% 27 0.6% 53 1.4%
Net Income before tax 113 18.6%0 37 4.9% 295 8.1% 521 11.9% 507 13.8%06
Attribute to

stockholder's of the 108 17.9% 37 4.9% 264 7.2% 396 9.0% 424 12.0%
parent

ROE
EPS(NT$/after tax)

Debt Ratio

Note : * unaudited

1.37%

9.95%0

$1.67

46.48%0

15.19%

17.66%

** The unaudited gross profit margin is 33.45% of parent firm for the first quarter of 2013.
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簡報者
簡報註解
先介紹2012年度損益狀況
介紹2012年度與2010, 2011年的變化
2012年度合併營收較2011年減少約17%。因為………
毛利率則由2011年度的33%，增加到35%。
2012年度費用率增加了5.3%，主因為合併子公司華順，及………
獲利減少的主因為營收的減少及費用的增加

2013/Q1營業收入較去年同期減少了20%。因為………
毛利率減少了 5%，主因為子公司華順及營收減少，排除華順毛損（認列毛損約9Mn）因素後，GC毛利為33.45%，較2012年度毛利率略低，應為營收不足所致。

補充：
2012年度全年毛利率為34.8%，各季分35.3%, 33.8%, 39.7%, 30.3%。
華順2013年度的營運展望？
費用率及絕對金額年年上升，改善想法？
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簡報者
簡報註解
2013/Q1受2012/H2大環境不佳，PCB, FPD產業資本支出保守之故，出貨及訂單都同步趨緩的影響，創下近年來單季營收的最低水準。
而PCB, FPD and SEMI在2013/Q1都開始有增溫的現象，並將於2013/Q2逐步實現，2012/2會是這波營收增溫的低點，並逐月、逐季成長。
從2013/Q1的B/B Ratio來看就可以發現訂單的增加動能，2013/Q2的預估B/B Ratio下降，則是因為預估營收增加的關係，以絕對金額來比較，則預估成長會超過五成。
如果訂單的溫度仍可維持目前成長的態勢到第三季，則2013年度的合併營收回復接近到2011年度的水準，並不是不可能。

各產業成長幅度

各產業佔比

補充
圖表數值改成2011/Q1~2013/Q2(F)
餅圖2013/H1(大)、2013/Q1(小)，加2012/Y
增加上升符號，表達2012/Q1到2012/Q2的營收、訂單皆有增加
增加第三季的預估（依40億的完成進度）
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簡報者
簡報註解
PCB→IC載板、HDI、軟板逐步回溫→曝光機、壓膜機、創峰黃光室設備訂單增加，Q2/Q1訂單成長80%↑

TFT-LCD
	大陸8.5G產能持擴充、台灣I社及C社→多層爐的銷售
	IGZO的開發與量產→退火爐的研發進度

 Touch Panel
	智慧手機、平板電腦、Windows 8 →曝光機、壓膜機、固化爐、創峰黃光室設備

TFT-LED and TP訂單的已在Q1啟動，Q2持續高檔，且仍有近一成的成長

 IC-packaging→3D-IC→預期PO訂單將會有爆量的成長、此外iEtcher, VO也會訂單貢獻，SEMI在Q2的訂單反映出IC-packaging市場的熱度，造成訂單倍數以上的成長

 LED→pss turnkey

 surface→UV LED
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簡報者
簡報註解
Touch Panel	智慧手機、平板電腦、Windows 8 →曝光機、壓膜機、固化爐、創峰黃光室設備
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Pressure Oven Vacuum Oven Carrier Bonder
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簡報者
簡報註解
TFT-LCD	大陸8.5G產能持擴充、台灣I社及C社→多層爐的銷售
	IGZO的開發與量產→退火爐的研發進度
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簡報者
簡報註解
2012年度稅後EPS是1.67元
將分配現金股利1.5元（其中盈餘1.2元、公積0.3元）
現金殖利率維持各上市櫃公司的前列
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